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(57)摘要

本实用新型公开的属于金属箔技术领域的

一种用于高屏蔽铜铝复合箔，包括铝箔层、上铜

箔层、下铜箔层、陶瓷纤维层和纳米涂层，铝箔层

的顶面镀有上铜箔层，铝箔层的底面镀有下铜箔

层，上铜箔层的顶面包覆有陶瓷纤维层，陶瓷纤

维层的顶面涂覆有纳米涂层，本实用新型结构设

计科学合理，通过陶瓷纤维层加强本复合箔的整

体结构强度和防火阻燃性能，并通过纳米涂层加

强本复合箔的绝缘性能。
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1.一种用于高屏蔽铜铝复合箔，其特征在于：包括铝箔层（100）、上铜箔层（200）、下铜

箔层（300）、陶瓷纤维层（400）和纳米涂层（500），所述铝箔层（100）的顶面镀有上铜箔层

（200），所述铝箔层（100）的底面镀有下铜箔层（300），所述上铜箔层（200）的顶部包覆有有

陶瓷纤维层（400），所述陶瓷纤维层（400）的顶面涂覆有纳米涂层（500）。

2.根据权利要求1所述的一种用于高屏蔽铜铝复合箔，其特征在于：所述铝箔层（100）

的厚度为10-15μm。

3.根据权利要求1所述的一种用于高屏蔽铜铝复合箔，其特征在于：所述上铜箔层

（200）和下铜箔层（300）的厚度均不超过10μm。

4.根据权利要求1所述的一种用于高屏蔽铜铝复合箔，其特征在于：所述纳米涂层

（500）采用钛酸钡为原料的纳米涂层。
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一种用于高屏蔽铜铝复合箔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及金属箔技术领域，具体为一种用于高屏蔽铜铝复合箔。

背景技术

[0002] 在线缆进行电力和信号的传输时，容易受到外界电磁场的干扰，当外界电磁干扰

信号进入线缆内层后，会使线缆传输信号损耗，使传输效率下降，对传输造成不良影响，为

了应对这种现象，线缆大多采用屏蔽层对外界的电磁干扰进行反射，从而降低外界电磁信

号对线缆信号传输的影响。

[0003] 现有的屏蔽层大多采用金属编织层或金属箔对线缆的导体进行包覆，其中金属箔

大多采用铝和铜作为材料，但现有的此种金属箔结构强度较低、防火阻燃性能和绝缘性能

较差。

实用新型内容

[0004] 本部分的目的在于概述本实用新型的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较

佳实施方式。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略

以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限

制本实用新型的范围。

[0005] 鉴于上述现有一种用于高屏蔽铜铝复合箔中存在的问题，提出了本实用新型。

[0006] 因此，本实用新型的目的是提供一种用于高屏蔽铜铝复合箔，能够解决上述提出

的现有的此种金属箔结构强度较低、防火阻燃性能和绝缘性能较差的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，根据本实用新型的一个方面，本实用新型提供了如下技术

方案：

[0008] 一种用于高屏蔽铜铝复合箔，其包括：铝箔层、上铜箔层、下铜箔层、陶瓷纤维层和

纳米涂层，所述铝箔层的顶面镀有上铜箔层，所述铝箔层的底面镀有下铜箔层，所述上铜箔

层的顶面包覆有陶瓷纤维层，所述陶瓷纤维层的顶面涂覆有纳米涂层。

[0009] 作为本实用新型所述的一种用于高屏蔽铜铝复合箔的一种优选方案，其中：所述

铝箔层的厚度为10-15μm。

[0010] 作为本实用新型所述的一种用于高屏蔽铜铝复合箔的一种优选方案，其中：所述

上铜箔层和下铜箔层的厚度均不超过10μm。

[0011] 作为本实用新型所述的一种用于高屏蔽铜铝复合箔的一种优选方案，其中：所述

纳米涂层采用钛酸钡为原料的纳米涂层。

[0012] 与现有技术相比：该种用于高屏蔽铜铝复合箔设有铝箔层、上铜箔层、下铜箔层、

陶瓷纤维层和纳米涂层，铝箔层的顶面镀有上铜箔层，铝箔层的底面镀有下铜箔层，上铜箔

层的顶面包覆有陶瓷纤维层，陶瓷纤维层的顶面涂覆有纳米涂层，通过陶瓷纤维的设置，可

以加强复合箔的整体结构强度，并有一定的防火阻燃性能，纳米涂层涂覆于陶瓷纤维层的

顶面，且纳米涂层采用钛酸钡为原料，使复合箔的顶面具备良好的绝缘性能，增加了本实用
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新型作为屏蔽层使用的安全性。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案，下面将结合附图和详细实施

方式对本实用新型进行详细说明，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一

些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据

这些附图获得其它的附图。其中：

[0014] 图1为本实用新型结构示意图。

[0015] 图中:100铝箔层、200上铜箔层、300下铜箔层、400陶瓷纤维层、500纳米涂层。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本

实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0017] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新

型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实

用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受下面公开的具体实施方式的限制。

[0018] 其次，本实用新型结合示意图进行详细描述，在详述本实用新型实施方式时，为便

于说明，表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大，而且所述示意图只是示例，其

在此不应限制本实用新型保护的范围。此外，在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维

空间尺寸。

[0019] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新

型的实施方式作进一步地详细描述。

[0020] 本实用新型提供一种用于高屏蔽铜铝复合箔，具有防火阻燃、加强结构强度和绝

缘性好的优点，请参阅图1，包括铝箔层100、上铜箔层200、下铜箔层300、陶瓷纤维层400和

纳米涂层500；

[0021] 请再次参阅图1，铝箔层100的顶面镀有上铜箔层200，铝箔层100的底面镀有下铜

箔层300，铝箔层100、上铜箔层200和下铜箔层300用于对外部电磁的反射，防止外部电磁对

复合箔包覆的线缆等物体进行电磁干扰；

[0022] 请再次参阅图1，上铜箔层200的顶部包覆有有陶瓷纤维层400，陶瓷纤维层400重

量轻、耐高温、热容小、保温绝热性能良好、高温绝热性能良好，具有良好的抗拉抗折强度，

可以对本品起到良好的防火阻燃和加强结构强度的效果；

[0023] 请再次参阅图1，陶瓷纤维层400的顶面涂覆有纳米涂层500，纳米涂层500用于起

到绝缘保护的作用；

[0024] 铝箔层100的厚度为10-15μm；

[0025] 上铜箔层200和下铜箔层300的厚度均不超过10μm；

[0026] 纳米涂层500采用钛酸钡为原料的纳米涂层，钛酸钡纳米涂层可作为高介电绝缘

涂层使用；

[0027] 在具体使用时，本领域技术人员需将上铜箔层200和下铜箔层300分别镀覆于铝箔

层100的顶面和底面，将陶瓷纤维层400包覆于上铜箔层200的顶面后，将纳米涂层500涂覆
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于陶瓷纤维层400的顶面，加工完成得到一张完整的复合箔，将复合箔包覆于线缆等需要进

行电磁屏蔽的物体上，铝箔层100、上铜箔层200和下铜箔层300起到屏蔽功能，同时陶瓷纤

维层400起到防火阻燃、加强整体结构强度的功能，纳米涂层500采用钛酸钡为原料，大大提

高了本复合箔顶面的绝缘性能。

[0028] 虽然在上文中已经参考实施方式对本实用新型进行了描述，然而在不脱离本实用

新型的范围的情况下，可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是，

只要不存在结构冲突，本实用新型所披露的实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互

结合起来使用，在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅

和节约资源的考虑。因此，本实用新型并不局限于文中公开的特定实施方式，而是包括落入

权利要求的范围内的所有技术方案。
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图1
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